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Abstract (en)
Hydraulic expansion of the tube (3) and formation of the rounded tube inlets is carried out with the same hydraulic equipment in a single operation
and tube inlets are formed from the ends of the same tubes, Preferably tubes are passed through bores (2) of the tubeplate (1) and are expanded
over the depth of the tubeplate, while projecting ends (10) are rounded. Also claimed is equipment for carrying out the method with mandrel (4) and
fluid channels (5, 6).

Abstract (de)
In einem hydraulischen Verfahren werden Rohre (3) eines WarmeUbertragers in Rohrbdden (1) eingewalzt und im gleichen Arbeitsgang mit
derselben Vorrichtung gerundete Rohreinlaufstiicke aus demselben Rohr (3) gebildet. Hierzu werden die Rohre (3) in die Bohrungen (2) eines
Rohrbodens (1) eingefiihrt und mit einer Uberlange abgeschnitten. Das Rohr (3) wird mittels einer Aufweitmaschine tber die gesamte Tiefe der
Bohrung (2) aufgeweitet, sodass das Rohr (3) an der Innenwand der Bohrung (2) haftet. Zugleich wird das herausragende Rohrende (10) mittels
einer weiteren hydraulischen Formvorrichtung (11) mit einer geschwungenen Form (12) am Dorn (4) der Aufweitmaschine in Richtung Rohrboden
(1) gedriickt bis das Rohrende (10) eine Trompetenform erreicht. Der Vorteil des Verfahrens liegt in einer Verkiirzung der Arbeitszeit mit einer
Vorrichtung, die sowohl Aufweitung und Bildung des Rohreinlaufstiickes hydraulisch vollfihrt. Indem das Rohreinlaufstiick aus demselben Rohr (3)
gefertigt wird, entsteht keine Nahtstelle zwischen Rohr (3) und Rohreinlaufstiick, wodurch eine Strémungsstolperstelle vermieden wird. <IMAGE>
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